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kingston.com/emcp

eMCP

Alan acisindan kisith mobil, Nesnelerin interneti (loT) ve
gomula uygulamalar icin guc¢ acisindan verimli milkkemmel
entegre veri saklama ¢c6zumiu

Kingston, JEDEC standardina uygun bir dizi eMCP bileseni sunmaktadir. eMCP, Gomulu
Multimedya Kart (esMMC) veri saklama ¢6zUmUnU ve Disuk Gug Cift Veri Hizi (Low-Power
Double Data Rate - LPDDR) DRAM'i, kiictk boyutlara sahip bir Coklu Yonga Paketinde (Multi-
Chip Package - MCP) bir araya getirmektedir. Bu ¢c6zUm, genel boyutu azaltarak daha fazla
entegrasyon olanagr saglar. eMCP, akilli telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar ve cesitli
"Nesnelerin Interneti” (IoT) cihazlari gibi kisith alana sahip sistemler icin ideal bir birlesik veri
saklama ve bellek bilesenidir.
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ONEMLI AVANTAILARI

- EndUstri standardi bir eMMC araytzid ile tasarim ve Urln - Dustk Guc¢c DRAM, toplam gug tlketimini azaltarak eMCP'yi
sUrdurulebilirligini basitlestiren yonetimli NAND flash ¢o6zimu. giyilebilir cihazlar ve mobil loT Urtnleri gibi pille ¢alisan bir¢ok
Bu durum, tasarim karmasikhgini ve uygunluk onaylama sdresini uygulama igin en uygun ¢6zim haline getirir.

onemli 6lclde azaltir.
- Bilesen sayisindaki azalma ile daha az Malzeme Listesi (Bill of

- Yuksek dizeyde entegre bellek ve veri saklama birlikteligi, sistem Material) karmasikligi.
tasariminda alani azaltarak eMCP'yi ktictk form faktorlt uygulamalar

icin ideal bir ¢cdzim haline getirir. - Uygulamanizin performans, gi¢ ve kullanim omrine yonelik

gereksinimlerine en iyi sekilde uyacak birden fazla yazilim
yapilandirmasi mevcuttur.

PAZAR SEGMENTLERI eMCP PARCA NUMARALARI VE OZELLIKLERI

LPDDR3 tabanli eMCP

e s
Calisma

04EMO04-N3GM627 LPDDR3 | 11,5x13,0x1,0 221 -25°C ~ +85°C

Akilli Telefonlar ve TabIetIer 08EMO08-N3GML36 8 8 51 LPDDR3 | 11,5x13,0x1,0 221 -25°C ~ +85°C
16EM08-N3GTB29 16 8 51 LPDDR3 | 11,5x13,0x1,0 221 -25°C ~ +85°C

16EM16-N3GTB29 16 16 51 LPDDR3 | 11,5x13,0x1,0 221 -25°C ~ +85°C

32EMI6-N3GTX29 32 16 5.1 LPDDR3 | 11,5x13,0x1,0 | 221 -25°C ~ +85°C

32EM32-N3HTX29 32 32 51 LPDDR3 11,5x13,0x1,1 221 -25°C ~ +85°C

B4EM32-N3HTX29 64 32 5.1 LPDDR3 11,5x13,0x1,1 221 -25°C ~ +85°C

LPDDR4x based eMCP
m e

04EM08-M4EMB27 LPDDR4x 8x9,5x0,8 149 -25°C ~ +85°C

1BEM16-M4CTB29 18 16 5.1 | LPDDR4x | 11,5x13,0x1,0 | 254 | -25°C ~+85°C

32EMI6-MA4CTX29 32 18 5.1 | LPDDR4x | 11,5x13,0x1,0 | 254 | -25°C~+85°C

32EM32-M4DTX29 | 32 32 5.1 | LPDDR4x | 11,5x13,0x1,0 | 254 | -25°C~+85°C

Yapay Zeka (Al) Hizlandincilar B64EM32-M4DTX29 64 32 51 LPDDR4x | 11,5x13,0x1,0 254 -25°C ~ +85°C
128EM32-M4DTX29 128 32 5.1 LPDDR4x | 11,5x13,0x1,1 254 -25°C ~ +85°C
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g 0 BU BELGEDE ONCEDEN BILDIRILMEKSIZIN DEGISIKLIK YAPILABILIR. flll t Il
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m Her hakki saklidir. Tam ticari markalar ve kayith ticari markalar, ilgili sahiplerinin miilkiidar. MKF-961TR




